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Strutture elettromagnetiche contenenti spigoli sono state studiate nel passato usando il Metodo dei
Momenti (MoM) con schemi additivi costituiti da funzioni di base vettoriali interpolanti di ordine
superiore [1] e funzioni di base vettoriali singolari [2]-[3], entrambe di tipo conformi alla
divergenza.

Tuttavia, le funzioni di base di ordine superiore non sono state ancora usate per modellare problemi
di giunzione dove strutture planari sono connesse ad altre strutture planari o a superfici curve.

Fino ad oggi, le giunzioni sono state tipicamente modellate usando schemi classici MoM di ordine
basso (minimo) [4]-[8] con modifiche locali ad hoc basate sulle funzioni Rao-Wilton-Glisson
(RWG) [9].

Sfortunatamente, gli schemi regolari di ordine basso non sono capaci di modellare la singolarita
delle densita di corrente e della carica su spigoli vivi [10]-[11] con campi singolari che possono
essere presenti nelle vicinanze di due o piu spigoli connessi.

Per migliorare questi modelli, la nostra attivita di ricerca tratta il problema della giunzione usando
funzioni vettoriali singolari di ordine superiore conformi alla divergenza di tipo additive sviluppate
su celle triangolari [3]. Queste funzioni sono capaci di modellare la singolarita elettromagnetica
nelle vicinanze di spigoli. Lo scopo della nostra attivita € modellare la giunzione evitando
oscillazioni non fisiche della soluzione numerica.

L'uso di funzioni interpolanti semplifica la modellizzazione della giunzione: infatti solo una
funzione di base per triangolo € non evanescente su un dato punto d’interpolazione su uno spigolo
in comune tra celle triangolari.

Il problema della giunzione tra spigoli vivi puo essere classificato in due differenti problemi: a)
giunzioni piatto-piatto, b) giunzioni piatto-superficie.

Queste due configurazioni sono illustrate in Fig. 1. Entrambe le giunzioni contengono un punto di
“corner” sul quale il comportamento analitico della carica e della corrente non € noto in forma
chiusa.

Tuttavia, su piastre di spessore infinitesimo la corrente pud essere singolare. Per garantire la
continuita della corrente nella regione attorno al punto di “corner” & necessario utilizzare schemi
diversi per il problema della giunzione a) dalla giunzione b). Infatti nella giunzione b) la corrente
singolare che scorre lungo lo spigolo deve sfogarsi su una superficie piatta al punto di corner.
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Fig. 1: a) Giunzioni piatto-piatto, b) giunzioni piatto-superficie.

La procedura numerica per il trattamento di questi problemi & basata sull’utilizzo delle funzioni
presentate in [3] e sull’imposizione della legge di Kirchhoff delle correnti sui punti d’interpolazione
in comune lungo la linea di giunzione, per ogni sottoinsieme di funzioni di base (regolari e
singolari). Lo schema completo e proposto in [12] e si basa su tool numerici sviluppati in [13]-[14].
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